
최근 전자기기의 고성능화가 진진되어 콘덴서에 대해서도 고주파에서의 저, ㅣ

Zㅣ 化 고신뢰성화가 요구되고 있다, .

에서는 에 양극박에 을 사용한 단자 의 기Fujitsu( ) 1988 AL Lead Type富士通 年

능성 고분자 콘덴서 를 세계에서 선구적으로 개발했다RE series .「 」

그 특징인 초저 고신뢰성이Z , High speedㅣ ㅣ 化 대전류화가 진전된 의, PC

전원부 콘덴서의 와 잘 되어 넓은 시장에서 호평 받아 왔다CPU Need Match .

한편 기 주변기 액정관련에도 기기의 화가 진행되어 발생, Game , PC , digital ,

하는 고주파 를 효과적으로 제거하기 위해 초저 의 콘덴서가 불가결했Noise Zlㅣ

다.

확대되는 의 에 대응하기 위해 기능성 고분자콘덴서SMD Needs FP-CAP「 」

에 새롭게 에 대응하는 환경을 배려한 종형 의Pb-free chip-type SE series「 」

를 상품화 했다.



은 기능성 고분자 중에서FPCAP「 」

도 가장 비저항이 작은 Poly

계 고분자를 전해질에 채용thiophene ,

고주파에서의 특성Impedance, ESR

을 비약적으로 개선했다.

비저항이 대의 낮은 값으10~2 .cmΩ

로 에서 약 의Ø10×12,4mm size 8mΩ

을 실현했다ESR(at100~500 ) .㎑

의 외장은 종래의 외장SE series「 」

를 배제해 하고tube Nylone Coating

단자를 채용 환경부하물질을Pb free ,

함유하지 않은 환경을 배려한 설계이

다.

또한 에 대응하기 위Pb free solder

해 내열성도 대폭 개선해 실장Reflow

에서 의 내열을 실현했다250 .℃

내열성을 향상시킴에 따라 고온부하

시험에서의 특성 변화도 작아

보증온도 에 대해서 에도105 125℃ ℃

변화는 작아 높은 신뢰성을 가지고

있다 또한 온도특성도 저온에서.

고온까지 극히 안정 되어있다.






